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Aufbau- und Verbindungstechnik auf LDS-MID Die MID-Technologie ist eine der technologischen Schlüsselinnovationen für die Herstellung
mechatronischer Systeme, die in den letzten Jahren immer breitere Akzeptanz und Anwendung gefunden hat und findet. Für klassische
Elektroniksysteme, deren Verdrahtungsträger aus Leiterplatten oder Keramiken bestehen, existiert eine vollständige Beschreibung der Kette der
Design- und Herstellprozesse. Grenzen und Möglichkeiten in Bezug auf Designrules, Verarbeitung und Zuverlässigkeit sind allgemein bekannt. 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
ermäßigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 
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